COPAC\ K EL FUTURO DE LOS ENVASES

Food Packaging
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APTO PARA
TERMOFORMADO
REFERENCIA
p RECICLAJE MAS SENCILLO
COMPOSICION Estructura monomaterial RFD/RFI.
PROCESO DE ENVASADO ESTABLE
ESPESOR (um) Compatibilidad de sellado RFD/RFI garantizada.
ANCHO (mm) MAYOR EF!CIENCIA OPERATIVA
No se requiere laminacién.

ESPECIFICACIONES

PREGUNTA POR EL CATALOGO DE LOS PRODUCTOS "LISTO PARA RECICLAR”.
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